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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 4pin 19V Power Connector (ATX_PWRI)

2 SATA Power Connector (SATAPWR2)
3 SATA3 Connector (SATA_1)

4 SATA Power Connector (SATAPWR1)
5  Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

6 SATA3 Connector (SATA_2)

7  USB 2.0 Header (USB2_1_2)

8 USB 2.0 Header (USB2_3_4)

9  FPD Brightness Header (BLT_VOLI)

10  Panel Voltage Selection Header (PNL_PWRI)

11 Backlight Inverter Voltage Selection Header (BKT_PWR1)
12 Panel Off Header (PANEL_SW1)

13 LVDS Connector (LVDSI)

14 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_A2)
15 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

16  Chassis Intrusion Header (CI1)

17 Digital MIC Header (DMICI)

18  System Panel Header (PANELI)

19 Internal Speaker Header (SPK_OUT1)

20 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

21 Thermal Sensor Header (TH1)
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No. Description No. Description

1 DC Jack** 6 LAN RJ-45 Port*

2 HDMI Port (HDMI1) 7 USB 3.2 Genl Port (USB3_12)
3 D-Sub Port 8  Microphone (Pink)

4 USB 3.2 Genl Type-A Port (USB3_3) 9  Line out (Lime)

5  USB 3.2 Genl Type-C Port (USB_TC_1)

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED
|
‘ ~ I
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Green 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5
mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19 (£10%) DC and the shell is (centre positive).

DELTA  |DELTA-ADP-150TB-150W/19V
HP HP-TBC-BA52-150W/19V

FSP FSP-FSP150-ABANI-150W/19V
DELL FA130PEI-00-130W/19.5V
DELL LA90PE0-01-90W/19.5V

DELTA  |DELTA-ADP-180TB-180W/19V
ESP FESP-FSP180-ABBN3-180W/19V

This motherboard is available with support for either 4-pin ATX 19V power or DC-in power supplies. Please do

not use two kinds of power supplies at the same time! Doing so may damage the motherboard components and

devices. When you use the DC-in power adapter, please use the onboard SATA power connector to get the power

for HDDs. 3




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing H510TM-ITX motherboard. In this documentation,

Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

« H510TM-ITX Motherboard (Thin Mini-ITX Form Factor)
+ 1x Thin-Mini ITX I/O Shield (Optional)

+ 1xMini ITX I/O Shield (Optional)

+ 1x Serial ATA (SATA) Data Cable (Optional)

+ 1x SATA Power Cable (Optional)

+ 2x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform + Thin Mini-ITX Form Factor (Compatible with Mini-ITX)
+ Solid Capacitor design

CPU - Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors and 11" Gen
Intel® Core™ Processors (LGA1200)
+ 4 Power Phase design
+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset « Intel® H510

Memory + Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 2xDDR4 SO-DIMM Slots
+ Supports DDR4 3200(0C)/2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered memory
* 11" Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) support DDR4 3200 natively;
Core™ (i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 2666 natively.
* 10™ Gen Intel® Core™ (19/i7) support DDR4 2933 natively;
CoreTM (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 2666
natively.
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Max. capacity of system memory: 64GB
« Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Expansion -

Slot 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
o

Graphics « Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU
integrated.
* Graphics specifications may vary between CPU types.

« 11" Gen Intel® Core™ Processors support Intel® X Graphics
Architecture (Gen 12). 10" Gen Intel® Core™ Processors
support Gen 9 Graphics

« Four graphics output options: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x D-Sub

ports



Audio

LAN

1/0

+ Supports 2 x HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz with 11" Gen Intel® Core™ Processors

+ Supports 2 x HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz with 10" Gen Intel® Core™ Processors
HDMI x 1 port (Rear)
HDMI x 1 port (Internal)

* (Optional) DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K

(4096x2304) @ 60Hz

+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR
(High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Port (Compliant HDMI
monitor is required)

+ Supports LVDS with max. resolution up to 1920x1080 @ 60Hz

+ Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.0 Port

+ Supports HDCP 2.2 with HDMI Port (HDCP 2.3 ready with

11" Gen Intel® Core™ Processors)

» Realtek ALC269 Audio Codec
« lxLineout
« 1xMIC-In

+ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Realtek RTL8111H

+ Supports Wake-On-LAN

+ Supports Lightning/ESD Protection

+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

+ 1xDC Jack (Compatible with the 19V power adapter)
+ 1xD-Sub Port
* (Optional) 1 x COM Port
. 2 x HDMI Ports: HDMI1 (Rear), HDMI2 (Internal)
* (Optional) 1 x DisplayPort 1.4
+ 3xUSB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
* (Optional) 4 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD

Protection)
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Storage

Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
HD Audio Jacks: Line out / Microphone

2x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot
Plug

1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s)

* Supports NVMe SSD as boot disks

1 x Chassis Intrusion Header

1 x Panel Voltage Selection Header

1 x Backlight Inverter Voltage Selection Header
1 x FPD Brightness Header

1 x Panel Off Header

1 x LVDS Connector

1 x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.

1 x 4 pin 19V Power Connector (2-Pin)

1 x Thermal Sensor Header

1 x Front Panel Audio Connector

1 x Internal Speaker Header (4-Pin)

1 x Digital MIC Header

2 x SATA Power Connectors

2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
ACPI 6.0 Compliant wake up events
SMBIOS 2.7 Support

CPU Temperature Sensing

CPU Fan Tachometer

CPU Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature)

CPU Fan Multi-Speed Control

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore



(0] « Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Power + 1xDCJack (Supports 19V DC Power Adapters)
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Thin Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the

motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the

motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

10
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

12
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

13
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM
slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage
to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“OPCI’I”.

W @

Short Open

Clear CMOS Jumper m
(CLRCMOS]) O]

(see p.1, No. 5) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

6'2 If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option

“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

15
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Backlight Inverter Voltage 1-2: +19V
Selection Header 123 2-3:+12V

(3-pin BKT_PWRI)
(see p.1, No. 11)

Panel Voltage Selection 1-2: 43V
Header 2-3: 45V
(3-pin PNL_PWRI)

(see p.1, No. 10)

Warning:

If selected Backlight Power or Panel Power is higher than panel's spec, it

may damage the panel.
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2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 18)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header
according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-
ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the
pin assignments are matched correctly.

17
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Internal Speaker Header

(4-pin SPK_OUT1)

Please connect the chassis
speaker to this header.

(see p.1, No. 19) R+ - - +1L

Serial ATA3 Connectors These two SATA3

(SATA_1: connectors support SATA
SATA_1 SATA 2 i

see p.1, No. 3) data cable for internal
J— J—

(SATA_2: =l =i storage devices with up to

see p.1, No. 6) 6.0 Gb/s data transfer rate.

SATA Power Connectors Please connect SATA

(SATAPWRI: +12V — power cables.

see p.1, No. 4) GND ——=

(SATAPWR2: GND ——=

see p.1, No. 2) +5V — !

USB 2.0 Headers USBEf’WR There are two headers

(9-pin USB2_1_2)
(see p.1, No. 7)
(9-pin USB2_3_4)
(see p.1, No. 8)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

P-
USB_PWR
Front Panel Audio Header out_reT—Jo[Ol- out2_L This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) MIC_RED — 87J’SZ':STEU connecting audio devices

(see p.1, No. 20)

PRESENCE#

GND

MIC2_R

MIC2_L

to the front audio panel.



Q-

2. If you use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and

adjust “Recording Volume”.

H510TM-ITX

High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 15)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CPU_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX 19V Power
Connector

(4-pin ATX_PWRI1
(see p.1,No. 1)

+I9V7‘DB*+I9V
GND*«DB*GND

Please connect an ATX
19V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

FPD Brightness Header
(8-pin BLT_VOL1)
(see p.1,No. 9)

1 8

0goo00000

: BKLT_PWR

: BKLT_PWR

: BKLT_EN

: BKLT_PWM
GND

GND

: Brightness_Up

S T N T T N

: Brightness_Down

19



LV DS Panel Connector

PIN  Signal Name

PIN Signal Name

(30-pin LVDSI) 1 LCD_VDD 16 CLK1P

(see p.1, No. 13) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Chassis Intrusion Header : This motherboard

(2-pin CI1) . supports CASE OPEN

(see p.1, No. 16) SignaIN detection feature that

detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.

Thermal Sensor Header 1

(2-pin THI1)
(see p.1, No. 21)

Connect a 2-pin
thermistor cable to this
header to use an external
thermal sensor with the
motherboard.

Panel Off Header

(2-pin PANEL_SW1)

(see p.1, No. 12) PWRDN
GND

This header can be used to

connect a switch that turns on/

off the LVDS panel display’s
backlight.

20
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Digital MIC Header . [o] Tolo[o[0) 1: +5V

(5-pin DMIC1) 2: No pin
(see p.1, No. 17) 3: DMIC_
CLK
4: GND
5: DMIC_DATA
6: +3.3V

21
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2.6 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.
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Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

23




2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA.
The Ultra M.2 Socket supports M Key type 2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2

PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g and the screw.
Step 2

f 124 f
Depending on the PCB type and

0
/é ﬂ g length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

-©

A

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280

T Step 3
Remove the screw on the standoff and
keep this screw for later use.
@)
B A

24



Step 4

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location A by default. Skip Step 4 and
5 and go straight to Step 6 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

-0

Step 5

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the
standoff into the desired nut location

on the motherboard.

Step 6

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step7

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as

this might damage the module.

H510TM-ITX
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List
M2_SATA:

ADATA 512GB ADATA ASU800NS38-512GT-C

Crucial 240GB Crucial-CT240M500SSD4-240GB
Crucial 250GB Crucial-CT250MX500SSD4-250G
ezlink 120GB ezlink P51B-80-120GB

LITEON 256GB LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
SanDisk 128GB SanDisk X400-SD8SN8U-128G

SanDisk 128GB Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend 64GB Transcend TS64GMTS400-64GB (2242)
Transcend  256GB Transcend TS256GMTS800-256GB
PLEXTOR 128GB PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB (2260)

INTEL 240GB INTEL-SSDSCKJF240A5-QS63-MLC-240G

INTEL 240GB INTEL-540SSERIES-SSDSCKKW240H6-240G

V-Color- 240GB V-Color-240G

WD 1TB WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40-1TB

WD 240GB WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30-240GB

WD 500GB WD BLUE 3D NAND WDS500G2B0B-00YS70-500G
M2_PCIE:

ADATA 256GB ADATA ASX8200 Pro-256G
ADATA 512GB ADATA $X8200 PRO-512GB (ASX8200PNP)
ADATA 512GB ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000)

Apacer 240GB Apacer AP240GZ280-240G

Crucial 1TB CRUCIAL P1-1T

Crucial 500GB CRUCIAL P1-500G

INTEL 16GB Intel Optane Memory 16GB (MEMPEKIW016GA)(NVMe)
INTEL 32GB Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1J032GA)(NVMe)
INTEL 256GB INTEL 760P-SSDPEKKW256G8-256GB

INTEL 128GB INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB

INTEL 512GB INTEL 660P SERIES-SSDPEKNW512G8-512G

INTEL 512GB INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB

KINGS-

TON 240GB KINGSTON A1000-SA1000M8/240G (Gen3 x2)

KINGS-

TON 480GB KINGSTON KC1000 SKC1000/480G

PLEXTOR  256GB PLEXTOR PX-256M8SeGN-256GB
PLEXTOR  256GB PLEXTOR PX-256M8PeG-256GB
PLEXTOR  512GB PLEXTOR M9PEG-PX-512M9PEGN-512G
PATRIOT  240GB PATRIOT Hellfire M2 (240G)

Samsung 512GB Samsung 950PRO-MZVKV512-512GB
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Vendor Capacity P/N

Samsung 128GB Samsung MZ-VLW1280-128GB (PM961)
Samsung 512GB Samsung MZ-V7P512-512G (970PRO)
Samsung 250GB Samsung MZ-V7E250-250G (970EVO)
Samsung 250GB Samsung MZ-V6E250-250G (960 EVO)
Team 240GB Team CARDEA-240G

TOSHIBA  256GB TOSHIBA OCZ RD400-256G
TOSHIBA  128GB TOSHIBA XG3-128G

WD 512GB WD SDAPNUW-512G-1006 (SN520) (Gen3 x2)
WD 1TB WD Black SN750-1TB (WDS100T3X0C-00S]JGO)
WD 512GB WD WDS512G1X0C-00ENX0-512GB
2.5"HDD:
TOSHIBA 1TB TOSHIBA-MQ02ABD100H-MLC-NANDS8G+HDIT-1T
SEAGATE  500GB SEAGATE-ST500L.M021-3Y/P-500G
SEAGATE B SEAGATE-FIRECUDA-LX015-ST1000LX015-5Y/P-
! 7mm-1T-W/8G
WD 750GB WD-BLACK-WD7500BPKX-750G
WD 1TB WD-RED-WDI10JECX-INTELLIPOWER-1T
WD 1TB WD-BLUE-WDI10SPZX-00Z10T0-1T-3Y-02
HGST 1TB HGST-HTS721010A9E630-1TB
2.5"SSD:

Vendor Capacity P/N

KINGSTON 120GB KINGSTON-V300-SV300S37A-120G
KINGSTON G KINGSTON-HYPERX-FURY-RGB-

120GB SHFR200/240G-240G-W/RGB CABLEx1
KINGSTON  240GB KINGSTON-HYPERX-SAVAGE-SHSS37A/240G
TOSHIBA 128GB TOSHIBA-Q300 PRO-HDTS412AZSTA-128G
TOSHIBA 120GB TOSHIBA-Q300-HDTS712AZSTA-120G

WYVO 240GB WYVO-APS1-SSB240GTLC4-SA-AF-240G
ADATA 120GB ADATA-GAMING-XPG-5X930-ASX93053-120GM-C-
120G
ADATA 256GB ADATA-ULTIMATE-SU900-ASU900SS-256 GM-C-
256G
APACER 120GB APACER-PANTHER-AS350-AP120GAS350-1-120G
TRAN-
128GB TRANSCEND-SSD340K-TS128GSSD340K-128G
SCEND
TRAN-
128GB TRANSCEND-SSD370S-TS128GSSD370S-128G
SCEND
INTEL 240GB INTEL-730SERIES-SSDSC2BP240G4R5-240GB
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INTEL
SANDISK
SANDISK
PLEXTOR
PLEXTOR
CRUCIAL
CRUCIAL
0OCZ

OCZ

WD

WD

UMAX
PIONEER
ANACONDA
KLEVV
TCELL
Liteon
V-Color
HIKVISION
SAMSUNG

TEAM

128GB
128GB
240GB
256GB
256GB
250GB
120GB
120GB
120GB
120GB
250GB
240GB
120GB
240GB
240GB
240GB
240GB
240GB
480GB

250GB

250GB

545S SERIES-SSDSC2KW128G8X1-128G
SANDISK-X300-SD7SB6S-128G
SANDISK-EXTREME PRO-SDSSDXPS-240G
PLEXTOR-M6V-PX-256M6V-256G
PLEXTOR-M6 PRO-PX-256M6PRO-256G
CRUCIAL-MX500-CT250MX500SSD1-250G-5Y
CRUCIAL-BX500-CT120BX500SSD1-120G-3Y
OCZ-VECTOR180-VTR180-25SAT3-120G-120G
OCZ-TRION100-TRN100-25SAT3-120G
WD-GREEN-WDS120G2G0A-00JH30-120G-3Y
WD-BLUE-WDS250G2B0A-00SM50-250G-5Y
UMAX-S330-HDUM330SSD240G-240G-3Y
PIONEER-APS-SL3N-APS-SL3N-120-120G-3Y

ANACONDA-TS SERIES-TS240201803718-240G-3Y

KLEVV-NEO-N500-D240GAA-N500-240G-3Y
TCELL-TT650-240G-3Y
LITE-ON-MU3-PH6-PH6-CE240-12-240G-3Y
V-COLOR-VSS100-VSS100-240G-FO-240G-3Y
HIKVISION-C100-HS-SSD-C100-480G-3Y
SAMSUNG-860EVO-MZ-76E250BW-MZ7LH-
250HAHQ-250G

TEAM GROUP-T-FORCE-DELTA RGB-
T253TR250G3C313-5V-250G-3Y



H510TM-ITX

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein H510TM-ITX Motherboard entschieden haben. In dieser
Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-
Schritt-Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

H510TM-ITX Motherboard (Thin Mini-ITX Formfaktor)
1 x Thin-Mini ITX E/A-Schirm (optional)

1 x Mini ITX E/A-Schirm (optional)

1 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x SATA-Stromkabel (optional)

2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform e Thin Mini-ITX Formfaktor (kompatibel mit Mini-ITX)
« Feststoftkondensator-Design

Prozessor « Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 10. Generation und
Intel® Core™-Prozessoren der 11. Generation (LGA1200)
 4-Leistungsphasendesign
 Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz « Intel® H510

Speicher  Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
e 2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze
 Unterstiitzt ungepufferten DDR4
3200(0C)/2933/2800/2666/2400/2133-Non-ECC-Speicher

* 11. Generation Intel® Core™ (i9/i7/i5) unterstiitzen nativ DDR4
3200; Core™ (i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen nativ DDR4
2666.

*10. Generation Intel® Core™ (i9/i7) unterstiitzen nativ DDR4 2933;
Core™ (i5/i3), Pentium® und Celeron® unterstiitzen nativ DDR4 2666.
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

 Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

 Unterstiitzt Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Erweiterungs- . o
e 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
steckplatz
Grafikkarte « Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.
* Grafikspezifikationen konnen je nach CPU-Typ variieren.
« 11. Generation Intel® Core™-Prozessoren unterstiitzen Intel® X*
Graphics Architecture (Gen. 12). 10. Generation Intel® Core™-
Prozessoren unterstiitzen Gen 9 Graphics
* Vier Grafikkarten-Ausgangsoptionen: 2 x HDMI, 1 x LVDS,
1 x D-Sub-Ports
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Audio

LAN

E/A

Unterstiitzt 2 x HDMI 2.0 mit max. Auflosung bis 4K x 2K (4096 x
2160) bei 60 Hz mit Intel® Core™-Prozessoren der 11. Generation
Unterstiitzt 2 x HDMI 1.4 mit max. Auflosung bis 4K x 2K (4096 x
2160) bei 30 Hz mit Intel® Core™-Prozessoren der 10. Generation
HDMI x 1-Port (Riickseite)

HDMI x 1-Port (intern)

* (Optional) Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit maximaler Auflésung
von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.0-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt LVDS mit max. Auflésung bis zu 1920x1080 bei 60 Hz
Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 2.0-Port

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI-Port (HDCP-2.3-fahig mit Intel”

Core™-Prozessoren der 11. Generation)

Realtek-ALC269-Audiocodec
1 x Line Out
1 x Mikrofoneingang

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Gleichspannungsanschluss (kompatibel mit 19-V-Netzteil)
1 x D-Sub-Port

* (Optional) 1 x COM-Port

2 x HDMI-Ports: HDMI1 (Riickseite), HDMI2 (intern)

* (Optional) 1 x DisplayPort 1.4

3 x USB-3.2-Gen1-Type-A-Anschliisse (unterstiitzt Schutz vor
elektrostatischer Entladung)

1 x USB-3.2-Gen1-Type-C-Anschluss (unterstiitzt Schutz vor
elektrostatischer Entladung)
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Speicher

Anschluss

BIOS-
Funktion

* (Optional) 4 x USB-3.2 Genl1-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
HD-Audioanschliisse: Line Out / Mikrofon

2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging

1 x Ultra M.2 Socket, unterstiitzt M Key-Typ 2260/2280 M.2
SATA3 6,0 Gb/s-Modul und M.2 PCI Express-Modul bis zu Gen3
x4 (32 GBit/s)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste

1 x Spannungsauswahl-Stiftleiste an der Blende

1 x Hintergrundbeleuchtung-Wechselrichter-Spannungsauswahl-
Stiftleiste

1 x FPD-Helligkeitsstiftleiste

1 x Aus-Stiftleiste an der Blende

1 x LVDS-Stecker

1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer

maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

1 x 4-poliger 19-V-Netzanschluss (2-polig)

1 x Thermosensor-Stiftleiste

1 x Audioanschluss an Frontblende

1 x interne Lautsprecherstiftleiste (4-polig)

1 x Digitale MIC-Stiftleiste

2 x SATA Stromanschliisse

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
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Hardware- » CPU-Temperaturerkennung
iiberwachung -« CPU-Liiftertachometer
e Lautloser CPU-Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit entsprechend der CPU-Temperatur)
e CPU-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
e Gehduse-offen-Erkennung

e Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebs- » Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit
system
Leistung « 1x DC-Buchse (unterstiitzt 19 V Gleichstromadapter)

Zertifizierun- <« FCC,CE
gen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die
A Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
- von Drittanbietern ziihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

S @

Short Open

CMOS-16schen-Jumper m
(CLRCMOST1) @
(siehe S. 1, Nr. 5) 2-poliger Jumper

CLRMOSI ermdglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen

Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS- Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung l6schen miissen, starten Sie das
System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geldscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Q Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Gehduseeingriffstatus an.
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Hintergrundbeleuchtung- 1-2:+19V
Wechselrichter- 123 2-3:+12V
Spannungsauswahl-

Stiftleiste

(3-polig, BKT_PWR1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

Spannungsauswahl- 1-2:+3V
Stiftleiste an der Blende 123 2-3:45V

(3-polig, PNL_PWRI)
(siehe S. 1, Nr. 10)

Warnung:
Wenn die fiir die Hintergrundbeleuchtung oder das Panel ausgewéhlte Leistung die
Spezifikationswerte iibersteigt, kann das Panel beschiddigt werden.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Verbinden Sie Ein-/Austaste,
Reset-Taste und

Systemstatusanzeige am Gehéuse

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+

Beachten Sie vor Anschlielen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Ihres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lisst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist
aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und
Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Interne 1 Bitte verbinden Sie den
Lautsprecherstiftleiste 00O Gehiuselautsprecher mit dieser
(4-polig, SPK_OUT1) R+ - - +1L Stiftleiste.

(siehe S. 1, Nr. 19)

Serial-ATA-III- Diese beiden SATA3-Stecker
Anschliisse unterstiitzen SATA-Datenkabel fiir
(SATA_1: SATA SATA 2 interne Speichergerite mit bis zu
siehe S. 1, Nr. 3) =i =l 6,0 Gb/s Dateniibertragungsrate.
(SATA_2:

siehe S. 1, Nr. 6)

SATA-Stromanschliisse

Bitte SATA -Stromkabel

(SATAPWR1: +12v — anschliefSen.

siehe S. 1, Nr. 4) GND ——=

(SATAPWR2: GND ——=u

siehe S. 1, Nr. 2) +5V — 1

USB 2.0-Stiftleisten USBSPWR Es gibt zwei Stiftleisten an

(9-polig, USB2_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 7)

diesem Motherboard. Jede USB

2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

(9-polig, USB2_3_4) 1 unterstiitzen.
(siehe S. 1, Nr. 8) p.
USB_PWR
Audiostiftleiste OUT_RET [-out2_L Diese Stiftleiste dient dem
— J_SENSE
Frontblende MIC_RED our2r  AnschliefSen von Audiogeriten an
PRESENCE# Ot MIC2_R
(9-polig, HD_AUDIOL1) GND ol weo . der Frontblende.

(siehe S. 1, Nr. 20)
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HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer

62 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu jedoch

Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

S}

. Bei Nutzung eines AC’97-Audi

Is dieses bitte

P

der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie nicht
fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register
in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnahmelautstirke)“ an.

d folgender Schritte an der Audiostiftleiste

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

AW

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-19-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX_PWRI)
(siehe S. 1, Nr. 1)

eno—E ][ oo

An diesen Anschluss schliefSen Sie
ein ATX-19 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur

in einer Richtung in diesen

Anschluss.

FPD-Helligkeitsstiftleiste
(8-polig, BLT_VOLI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

1 8

gooo0000

: BKLT_PWR

: BKLT_PWR

: BKLT_EN
BKLT_PWM
GND

GND

: Brightness_Up

® N QU A W =

: Brightness_Down



LVDS-Panel-Anschluss
(30-polig, LVDS1)

H510TM-ITX

1 LCD_VDD 16 CLKI1P

(siehe S. 1, Nr. 13) 2 LCD_VDD 17 A3N
3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 / 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AQP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 Al1P 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P

Gehduseeingriff-Stiftleiste 1 Dieses Motherboard

(2-polig, CI1) GND unterstiitzt die Gehiuse-

(siehe S. 1, Nr. 16)

Signal

offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehduseeingrifferkennungsdesign

voraus.

Widrmesensor-
Steckerleiste
(2-polig, TH1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

[e[o]

An dieser Steckerleiste ein
2-poliges Thermistorkabel
anschliefen, um einen
externen Warmesensor fiir das

Motherboard zu verwenden.

Aus-Stiftleiste an der
Blende

(2-polig, PANEL_SW1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

PWRDN
GND

Mit dieser Stiftleiste kann ein
Schalter verbunden werden, der
die Hintergrundbeleuchtung des
LVDS-Displays ein-/abschaltet.
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Digitale MIC-Stiftleiste
(5-polig, DMIC1)
(siehe S. 1, Nr. 17)

1[O]_Iolo[o[o]

1: +5V
2: Kein Pin
3: DMIC_
CLK
4: GND
5: DMIC_DATA
6: +3,3V
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére H510TM-ITX. Dans cette documentation, les Chapitres

1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mére et a son installation étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére H510TM-ITX (facteur de forme Thin-Mini ITX)
1 xdispositif de protection d’E/S Thin-Mini ITX (optionnel)
1 xdispositif de protection d’E/S Mini ITX (optionnel)

e 1x céble de données Serial ATA (SATA) (optionnel)

e 1x céble dalimentation SATA (optionnel)

e 2 xvis pour sockets M.2 (M2*2) (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente

d’expansion

Graphiques

 Facteur de forme Thin-Mini ITX (Compatible avec Mini-ITX)

e Conception a condensateurs solides

« Prend en charge les processeurs Intel” Core™ 10™™ Gén et les
processeurs Intel” Core™ 11°™ Gén (LGA1200)

» Alimentation a 4 phases

* Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

o Intel* H510

« Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DDR4 SO-DIMM

 Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4

3200(0C)/2933/2800/2666/2400/2133

* 11°™ Gén Intel® Core™ (i9/i7/i5) prend en charge la DDR4 3200 de
fagon native; Core™ (i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge la
DDR4 2666 de fagon native.

* 10°™ Gén Intel® Core™ (i9/i7) prend en charge la DDR4 2933 de
fagon native; Core™ (i5/i3), Pentium® et Celeron® prennent en charge
la DDR4 2666 de fagon native.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

« Capacité max. de la mémoire systéme : 64GO

* Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230

* La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controleur graphique.

* Les caractéristiques graphiques peuvent varier selon les types de
CPU.

 11°™ Gén de processeurs Intel* Core™ prennent en charge
Tarchitecture graphique Intel® X° (Gén 12). 10™™ Gén de processeurs
Intel® Core™ prennent en charge les graphiques Gén 9

* Quatre options de sortie graphique : 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x port
D-Sub
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e Prend en charge 2 x HDMI 2.0 avec une résolution maxi jusqu'a
4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz avec les processeurs 11" Gen Intel®
Core™

e Prend en charge 2 x HDMI 1.4 avec une résolution maxi jusqu'a
4K x 2K (4096x2160) @ 30 Hz avec les processeurs 10" Gen Intel®
Core™
1 x port HDMI (arriére)

1 x port HDMI (interne)

* (Optionnel) Prend en charge la technologie DisplayPort 1.4 avec

résolution maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

e Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60 Hz

e Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 2.0 (un écran compatible HDMI est requis)

» Prend en charge LVDS avec une résolution maximale de
1920x1080 @ 60 Hz

* Prend en charge HDCP 2.3 via port HDMI 2.0

» Prend en charge HDCP 2.2 via port HDMI (Compatible
HDCP 2.3 avec les processeurs 11™ Gen Intel® Core™)

Audio e Codec audio Realtek ALC269
e 1 xsortie Ligne
¢ 1x Entrée MICRO

Réseau « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
* Realtek RTL8111H
e Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
 Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
 Prend en charge PXE

E/S 1 x prise CC (Compatible avec I'adaptateur secteur 19 V)

e 1xport D-Sub

* (Optionnel) 1 x port COM
e 2xports HDMI : HDMII (arriére), HDMI2 (interne)

* (Optionnel) 1 x DisplayPort 1.4
» 3 xports USB 3.2 Genl Type A (Protection contre les décharges

électrostatiques)

* 1port USB 3.2 Genl Type C (Protection contre les décharges

électrostatiques)
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Stockage

Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

* (Optionnel) 4 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les

décharges électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Sortie Ligne / Micro

2 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x socket Ultra M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express jusqu'a
Gen3 x4 (32 Go/s)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

1 x embase d’intrusion chassis

1 x embase de sélection de la tension de la dalle

1 x embase de sélection de la tension de I'inverseur de rétroéclairage
1 x embase de luminosité de [écran plat

1 x embase d’arrét de la dalle

1 x connecteur LVDS

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un

ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur d’alimentation 19V 4 broches (2 broches)

1 x embase de capteur thermique

1 x connecteur audio panneau frontal

1 x Embase de haut-parleur interne (4 broches)

1 x Prise MIC numérique

2 x connecteurs dalimentation SATA

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
Compatible SMBIOS 2.7

Détection de la température du processeur

Tachéometre ventilateur processeur

Ventilateur silencieux processeur (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d'apres la température du processeur)
Controle multi-vitesses du ventilateur du processeur

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore



Systeme .
d’exploitation

Alimentation -

Certifications

A

H510TM-ITX

Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

1 x prise CC (Prend en charge les adaptateurs d'alimentation 19 V

CC)

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications
du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages
éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

S @

Short Open

Cavalier Clear CMOS m
(CLRCMOS1) @
(voir p.1, No. 5) Cavalier (jumper) a

2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez

pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apreés une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systéme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.



H510TM-ITX

Embase de sélection de la 1-2:+19V
tension de 'inverseur de 123 2-3:+12V
rétroéclairage

(BKT_PWRI a 3 broches)

(voir p.1, No. 11)

Embase de sélection de la 1-2:+3V
tension de la dalle 123 2-3:+5V

(PNL_PWRI a 3 broches)
(voir p.1, No. 10)

Avertissement :

En cas de sélection d’'une puissance de rétroéclairage ou d’'une puissance de panneau

supérieure aux spécifications du panneau, cela peut endommager le panneau.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau
systéme

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1, No. 18)

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin d#état

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+

configuration des broches illustrée
ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau frontal
est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin
LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous
reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.



Embase de haut-parleur
interne
(SPK_OUTT1 a 4 broches)

1

0O0OO

H510TM-ITX

Veuillez brancher le haut-parleur
du chéssis sur cette embase.

(voir p.1, No. 19) R+ - - +1
Connecteurs Serial ATA3 Ces deux connecteurs SATA3
(SATA_1: prennent en charge un céble
. SATA_1 SATA 2 )
voir p.1, No. 3) de données SATA pour les
J— J—
(SATA_2: =l =l périphériques internes de stockage

voir p.1, No. 6)

avec des taux de transfert de
données allant jusqu'a 6,0 Go/s.

Connecteurs Veuillez brancher les cables
d’alimentation SATA 12y d'alimentation SATA.
(SATAPWRI: A

voir p.1, No. 4) GND ——a

(SATAPWR2: 5V —] 1

voir p.1, No. 2)

Embases USB 2.0 USBSPWR Cette carte mére comprend deux

(USB2_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 7)
(USB2_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 8)

connecteurs. Chaque embase USB
2.0 peut prendre en charge deux

ports.

P-

USB_PWR
Embase audio du panneau  our_rer—[5[G}- our2_L Cette embase sert au branchement

— J_SENSE . .
frontal MIC_RED — | ouT2 R des appareils audio au panneau
(HD_AUDIOLI a PRESENCES 0 MR audio frontal.
GND MIC2_L

9 broches) 1

(voir p.1, No. 20)
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le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement.

Q 1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais

Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis pour

installer votre systéme.

N

frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les
brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle Realtek
et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

Connecteur du ventilateur ; S::\ivomes Cette carte mére est dotée d’'un

du processeur i S:s:gnggfé?NTRoL connecteur pour ventilateur de

(CPU_FANT1 a 4 broches) processeur (Quiet Fan) a 4 broches.

(voir p.1, No. 15) Si vous envisagez de connecter
un ventilateur de processeur a 3
broches, veuillez le brancher sur la
broche 1-3.

Connecteur d’alimentation — Veuillez connecter une source

ATX 19V wov—E ][ Jf-+ov d'alimentation ATX 19V a ce

(ATX_PWRI a 4 broches) oot L gpeve connecteur.

(voir p.1, No. 1) *La fiche d'alimentation électrique
s'adapte a ce connecteur dans un
seul sens.

Embase de luminosité de 1 8 1: BKLT_PWR

[écran plat 00000000 2: BKLT_PWR

(BLT_VOLI a 8 broches) 3: BKLT_EN

(voir p.1, No. 9) 4: BKLT_PWM
5: GND
6: GND
7: Brightness_Up
8: Brightness_Down
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Connecteur panneau
LVDS

H510TM-ITX

1 LCD_VDD 16 CLKI1P
(LVDSI a 30 broches) 2 LCD_VDD 17 A3N
(voir p.1, No. 13) 3 LCD_VDD 18 A3P
4 GND 19 A4N
5 N/A 20 A4P
6 GND 21 A5N
7 AON 22 A5P
8 AOP 23 A6N
9 AIN 24 A6P
10 AlP 25 GND
11 A2N 26 GND
12 A2P 27 CLK2N
13 GND 28 CLK2P
14 GND 29 A7N
15 CLKIN 30 A7P
Embase d’intrusion 1 Cette carte mére prend en charge
chassis GND la fonction de détection CHASSIS
(CI1 a 2 broches) Signal OUVERT qui alerte l'utilisateur en

(voir p.1, No. 16)

cas de retrait du boitier du chassis.
Cette fonction requiert un chéssis
a conception intégrant la détection

d’intrusion.

Embase du capteur 1
thermique
(TH1 a 2 broches)

(voir p.1, No. 21)

Raccordez un céble de
thermistance 2 broches a cette
embase pour utiliser un capteur
thermique externe avec la carte

meére.

Embase d’arrét de la dalle
(PANEL_SW1a

2 broches)

(voir p.1, No. 12)

PWRDN
GND

Cette embase peut étre utilisée
pour raccorder un interrupteur qui
active/désactive le rétroéclairage
de Iécran a dalle LVDS.
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Prise MIC numérique
(DMIC1 a5 broches)
(voir p.1, No. 17)

1[O]_Iolo[o[o]

1: +5V
2: Sans broche
3: DMIC_
CLK
4: GND
5: DMIC_DATA
6: +3,3V



H510TM-ITX

1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre H510TM-ITX. In questo manuale, i capitoli 1 e 2

contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre H510TM-ITX (fattore di forma sottile mini-ITX)
e 1x1/0 Shield sottile Mini ITX (opzionale)

¢ 1x1/0O Shield Mini ITX (opzionale)

e 1x cavo dati Serial ATA (SATA) (opzionale)

e 1x cavi di alimentazione SATA (opzionale)

e 2 xviti per M.2 Socket (M2 x 2) (opzionale)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

o Fattore di forma sottile mini-ITX (compatibile con Mini-ITX)

« Design condensatore solido

« Supporta processori 10° Gen Intel® Core™ e processori 11° Gen
Intel® Core™ (LGA1200)

o Potenza a 4 fasi

 Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

o Intel®” H510

e Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

« 2 Alloggi DDR4 SO-DIMM

* Supporto di memoria DDR4 3200(0C)/2933/2800/2666/2400/2133

non-ECC, un-buffered

* 11° Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) supportano DDR4 3200 in modo
nativo; Core™ (i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 2666 in
modo nativo.

* 10° Gen Intel® Core™ (i9/i7) supportano DDR4 2933 in modo
nativo; Core™ (i5/i3), Pentium® e Celeron® supportano DDR4 2666 in
modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

 Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

 Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

« Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

* Le specifiche grafiche possono variare tra i tipi di CPU.

o I processori 11° Gen Intel® Core™ supportano architettura grafica
Intel® X* (Gen 12). processori 10° Gen Intel® Core™ supportano
grafica Gen 9

 Quattro opzioni di output grafico: 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x porte
D-Sub



H510TM-ITX

Audio

LAN

1/0

Supporta 2 x HDMI 2.0 con max. risoluzione fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 60 Hz con processori Intel® Core™ di11°
generazione

Supporta 2 x HDMI 1.4 con max. risoluzione fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 30 Hz con processori Intel® Core™ di 10°
generazione

1 porta HDMI (posteriore)

1 porta HDMI (interna)

* (Opzionale) Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino
a 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a

60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto LDVS con risoluzione massima fino a 1920x1080 a 60 Hz
Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI 2.0

Supporta HDCP 2.3 con porta HDMI (HDCP 2.3 ready con

processori Intel” Core™ di 11° generazione)

Codec audio Realtek ALC269
1 x uscita Line
1 x MIC-In

1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x Connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)
1 x porta D-Sub

* (Opzionale) 1 x porta COM

2 x porte HDMI: HDMI1 (posteriore), HDMI2 (interna)

* (Opzionale) 1 x DisplayPort 1.4

3 porte USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)
1 x porte USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche

elettrostatiche)
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* (Opzionale) 4 x Porta USB 3.2 Genl1 di tipo A (supporta protezione
da scariche elettrostatiche)
e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

o Connettori audio HD: Uscita Line/Microfono

Archiviazione ¢ 2 x connettori SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot Plug
1 x Presa Ultra M.2, supporta tipo M Key 2260/2280 M.2 modulo
SATA3 6,0 Gb/s e modulo PCI Express M.2 fino a Gen3 x4
(32 Gb/s)
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

Connettore ¢ 1x connettore intrusione telaio
e 1x Header di selezione tensione pannello
e 1x Header di selezione tensione inverter retroilluminato
e 1 x Header di luminosita FPD
¢ 1x Header di spegnimento pannello
¢ 1 x connettore LVDS
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
e 1x connettore alimentazione 19V 4-pin (2-pin)
e 1x Header sensore termico
¢ 1x